附件2                      

江苏省集成电路生产企业

留存备查资料

申请企业（盖章）                                   

所  在  地  区                市             区（县）       

申  报  日  期             年          月        日
材料目录

   一、承诺书

   二、申请表

三、附件材料
□ 1、立项备案文件（注明总投资额、工艺线宽等）或其他相关资质证书复印件

□ 2、企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明

□ 3、企业研究开发人员名单

□ 4、汇算清缴年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关证明材料

□ 5、加工的集成电路主要产品（服务）列表

□ 6、企业自主开发或拥有的一至二份代表性知识产权（发明专利、其他专利、布图设计登记、软件著作权等）证明

□ 7、经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等）

□ 8、经具有资质的中介机构鉴证的集成电路制造销售（营业）收入、研究开发费用、境内研究开发费用等情况说明

□ 9、与主要客户签订的一至二份代表性销售合同复印件

□ 10、保证产品质量管理的相关证明材料（如质量管理认证证书等）

□ 11、企业所得税年度纳税申报表（附表A107042）（应与纳税申报表数据一致）

□ 12、其他材料：                                 
一、承 诺 书

本企业对所提供材料和数据的真实性负责，无编造虚假证明材料、编造篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。

本企业承诺若申报出现失实或失信行为，将接受有关部门按照法律、法规和国家有关规定处理。

单位法定代表人（签字）：

单位（盖章）：

                                                                  年   月   日

二、申 请 表

（一）企业概况 

	企业名称（中文）
	

	企业名称（英文）
	
	企业网址
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系地址
	
	邮政编码
	

	法定代表人
	
	电话
	
	身份证/护照号
	

	联系人
	
	联系人手机
	
	联系人电邮
	

	企业注册日期
	
	组织机构代码
	

	企业注册资金（万元）
	
	投资总额（万元）
	
	初始获利年度
	

	企业性质
	□ 国有    □ 外商独资    □ 中外合资    □ 股份制      □ 民营     □ 其他

	是否上市企业
	□ 是 （上市地点及日期                           ）     □否

	是否高新技术企业
	□是   □否
	高新技术企业

认定有效期
	
	高新技术企业
证书编号
	

	主管税务机关
	
	纳税人识别号(社会信用代码)
	

	主要股东及
持股情况
	
	持股比例(%)
	

	
	
	持股比例(%)
	

	
	
	持股比例(%)
	

	
	
	持股比例(%)
	

	
	
	持股比例(%)
	

	
	
	持股比例(%)
	


（二）主要业务及产品（请在□内打√，其它请见详细说明）
	   主要业务

□集成电路芯片制造

□ 自有集成电路芯片制造   □ 代工集成电路芯片制造   □ 自有加代工集成电路芯片制造

工艺特征尺寸　□小于28纳米          □小于65纳米       □ 小于130纳米 

□小于 0.25微米       □小于0.8微米      □大于0.8微米      

□其它         

硅片直径　□ 12英寸   □ 8英寸     □6英寸    □5英寸   □ 4英寸  
产品类型　  □ CPU       □ MCU      □ DSP     □ 随机存储器   □ FLASH
               □逻辑电路   □模拟电路  □数模混合   □光电器件 □敏感器电路   
□其它            

   备注：



	与集成电路制造相关的已授权发明专利数量（件）
	
	与集成电路制造相关的正在受理发明专利数量（件）
	
	其他专利数量
	

	
	
	
	
	集成电路布图设计登记（项）
	

	质量

认证

情况
	□已通过   □尚未通过     如通过认证请列出取得证书的名称：

  1、

  2、

  3、

  4、


（三）生产开发环境

	生

产
环
境

及

主

要

设

备
	生产厂房面积(M2)
	

	
	生产设备总数（台/套）
	

	
	光刻设备
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	刻蚀设备
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	离子注入
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	扩散设备
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	薄膜生长设备
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	清洗设备
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	

	
	
	型号
	
	
	
	

	
	
	台数
	
	
	
	


（四）申报企业人员构成情况

	当年月平均
职工总数
（名）
	
	具有劳动合同关系且大专以上学历职工数（名）
	
	企业研发人员数（名）
	

	
	
	大专以上人数占当年月平均职工总数比例（%）
	
	研发人员占当年月平均职工总数比例（%）
	

	硕士学历职工人数
	
	博士学历职工人数
	


（五）企业情况简介

	企业情况简介（包括：企业主要产品、生产能力、生产工艺和技术水平、行业地位、市场情况，知识产权成果，兼并重组情况、存在问题等；以及企业发展规划和有关建议）。



	企业汇算清缴年度是否发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为：


（六）企业上年度经营情况         单位：万元(外币换算成人民币，保留到整数)

	企业销售（营业）收入总额
	
	内销
	
	出口
	

	集成电路制造销售（营业）收入
	
	集成电路制造销售（营业）收入

占企业收入总额比例（%）
	

	集成电路产品

代销收入
	
	其他收入
	

	研究开发费用总额（万元）
	
	研究开发费用总额占企业

销售（营业）收入总额比例（%）
	

	中国境内研究开发费用（万元）
	
	境内研究开发费用占研究

开发费用总额的比例（%）
	

	利润总额
	
	纳税总额
	

	资产总计
	
	固定资产净值
	

	总产量（万片、万支、万块、万台、或其它单位）__        _______

	承担各级政府

项目情况（实施中的项目）
	□ 已承担

□ 未承担
	国家级项      项； 省级       项； 地市级       项； 其他      项。

承担项目基本情况描述：

科研经费拨款总额：                      （万元）

*注：科研经费拨款主要是指企业因承担国家、部委、地方等科研课题所获得的财政拨款。

	财务负责人（签字）：
   企业财务章

                               年   月   日
	企业法定代表人或负责人（签字）
  企业公章

                                    年   月   日

	备  注
	    


部分附件材料参考样式：
格式一

企业人员结构情况说明
一、我公司人员构成情况：
月平均职工总数为       名，其中：具有劳动合同关系的     名；

劳务派遣      名；聘用      名。

大专及以上学历月平均职工人数     名（大专   名、本科   名、硕士   名、博士   名），占企业月平均职工总人数的比例    %。
二、我公司研究开发人员情况：

研究开发人员月平均数      名，

占企业月平均职工总数的比例       %。

三、月平均职工总数与具有劳动合同关系、劳务派遣、聘用关系的人数差异及其它情况说明：
             企业名称：                （公章）

                               年     月     日
格式二

企业研究开发人员名单

	序号
	姓 名
	社保编号
	研发工作岗位/内容
	学历
	职称
	入职时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


格式三

企业研发机构设置、研发项目开展情况表

3-1 企业研发机构设置情况

	企业研发机构名称
	批准机关/自建
	设立时间

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3-2 汇算清缴年度企业开展研究开发项目清单

	序号
	项  目  名  称
	项目级别

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：项目级别按照下达项目的部门分为：国家、省、地方、自选

格式四

企业主要集成电路制造产品（服务）列表

	序
	产品（服务）名称
	工艺类型
	线宽等关键性能指标
	年产量/单位
	销售额

（万元）
	主要用户

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


全年集成电路制造销售合计：            万元。

注意事项

1、请按照“留存备查资料清单”的顺序装订成册，一式二份，并同时提交《申请表》的电子文档。

2、留存备查资料如无特别指明，可以提供复印件（须盖章证明）。

3、《申请表》中，“企业经营情况”、“企业人员构成情况”等相关内容应当填写企业汇算清缴年度的情况；采用外币结算的应以上年度末汇率换算成人民币填写，无数据项填写零。

4、《申请表》中：企业销售（营业）收入总额=内销+出口=集成电路制造销售收入（包括自主集成电路产品制造收入和代加工集成电路产品制造收入）+代销集成电路产品收入+其他收入（如：非集成电路业务销售收入、服务收入、国家项目开发费等），即《企业所得税法》第六条规定的收入总额。如有其他收入请在备注栏内写明内容和金额。

5、《申请表》中：“当年月平均职工总人数”按照以下公式计算：月平均职工总人数=（月初职工总人数+月末职工总人数）÷2；当年月平均职工总人数＝当年各月平均职工总人数之和÷12。
8

